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含……表示还有一问没记清楚，有知道的补上，传递、免费、分享

一、名词解释5×6＝30（顺序不一定）

1.离异共晶

2.滑移临界分切应力定律

3.上坡扩散

4.柯氏气团

5.共析转变

6.二次再结晶

二、AB合金是面心立方结构，发生变形后按（112）面一层A一层B组成，画出后来的基本结构单元，并指出属于何种布喇菲点阵

三、[C2H3（CH3）]和[C2H3Cl]

1.写出结构式

2.哪个是更易形成玻璃体？为什么？

四、扩散

900°C渗碳10小时，每小时成本10000，1000°C每小时成本15000，若渗碳效果相同，在考虑经济条件下，选择哪个温度合适，渗碳除了考虑经济成本，还要考虑哪些因素？

五、二元相图（今年没考三元）

含Mo的二元相图：

1.平衡不变反应

2.0.35％凝固过程组织变化示意图

3.相组成，组织组成计算

4.凝固时得到了完全的共晶组织，为什么？（伪共晶，234问都是说Alloy0.35％）

六、均匀和非均匀形核半径、功的大小，为什么？

   ……

七、为何会发生晶界偏析，……能否通过提高温度消除晶界偏析？理由

八、回复再结晶

根据给出性质（屈服强度，晶粒尺寸，电导率）的变化，判断回复，再结晶，晶粒长大的温度，推荐一个合适的热加工温度。

	温度
	电导率
	屈服强度
	晶粒尺寸
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